Otazky ke kapitole 3. Naparovani
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Mezi jaké metody depozice patii napafovani?

K pochopeni procesu vypafovani materidlu si potfebujeme zapamatovat néco z termodynamiky, napi prvni
zdkon termodynamiky (pro vnitin{ energii systému U), pojem entropie S, Gibbsova volné energie G, entalpie
H a chemicky potencidl pu.

Jak zavisi tenze nasycenych par na teploté?

Jak vypadd Knudsenova efuzni cela? Jak vypocitate efuzni rychlost par z této cely?
MuZete obecné vypocitat rychlost vypafovani z povrchu kapaliny /pevné latky?

Co je to koeficient vypafovani a kondenzace?

Jaké ruzné piipady rozlisujeme u vypafovani multikomponentnich materidlu?

Jak vyjadrite tlak par nad slitinou BC?

Je jednoduché pripravit tenkou vrstvu o stejném slozeni jako je tavenina multikomponentniho materialu?
Vysvétlete diivody a popiste mozna feseni.

Jaké znéte technické realizace metody napatrovani tenkych vrstev?
Za jakého tlaku probihan napatfovani a pro¢? O jaky typ transportu v tomto pripadé jde?

Jak vypocitate tok par ze zdroje na sféfe o poloméru rg ve sméru thlu 6 pro ruzné technicky relevantni
podoby zdroje.

7 jakého vztahu odhadnete uniformitu depozice pro zdroj par modelovany jako disk?
Jaké jsou moznosti monitorovani procesu depozice (in-situ tedy béhem procesu depozice)?

Popiste detaily metody monitorovani procesu depozice pouzivané nejéastéji u napafovani - méfeni prirustku
hmotnosti pomoci kiemennych mikrovah (QCM).



